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Sposéb przygotowania i wprowadzania glinu jako odtleniacza
lub dodatku stopowego do kapieli metalowe;j

Glin metaliczny jako odtleniacz lub dodatek stopowy do kapieli metalowej wprowadza sie w postaci
granulek, pretéw lub gasek. Powierzchnia wprowadzonego glinu na skutek jego duzego powinowactwa chemicz-
nego do tlenu pokryta jest trudnotopliwg warstwg tlenku Al; Q3. Obecno$é tej warstwy znacznie zmniejsza
skuteczno$¢ odlteniania stali oraz powoduje, Zze do kapieli metalowej dostajq sie wtracenia niemetaliczne w po-
staci Al, 03 pochodzace z utlenionej powierzchni glinu. ‘

Stwierdzono, Ze powleczenie glinu warstewka emulsji ztoZzonej z tlenku metalu alkalicznego na przyktad
Ca0, lub z mieszaniny tlenku metalu alkalicznego i substancji uptynniajacej na przyktad fluorytu CaF,, kriolitu
Na3AlF¢ itp. powoduje, Ze zamiast warstwy czystego Al,O; w temperaturze dodawania glinu na jego powierz-
chni tworzy sie tatwotopliwa warstwa uktadu na przyktad Al,03-Ca0O-CaF,, charakteryzujaca sie¢ matq lep-
koscig i matym napigciem powierzchniowym. Powoduje to, ze bardzo szybko nastepuje bezposredni styk wpro-
wadzanego glinu z kapielg stalowa. Podczas gdy warstwa czystego Al, O3 na skutek wysokiej temperatury topnie-
nia (2020°C) stanowi szczelng otoczke zamykajacg poszczegéine czastki ciektego glinu, to w przypadku stosowa-
nia proponowanej powtoki dzieki niskiej temperaturze jej topnienia otoczka ta znika a metaliczny glin styka sie
bezposrednio z ciektg kapielg metalowa i tatwo si¢ w niej rozpuszcza.

ZastrzeZzenie patentowe
Sposéb przygotowania iwprowadzani:a glinu metalicznego do kapieli metalowej jako odtleniacza lub sktad-

nika stopowego, znamienny tym, Ze glin dodaje si¢ po pokryciu jego powierzchni warstwg emulsji powstatej
z tlenku metalu alkalicznego i substancji uptynniajgcej.
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